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『印刷式導電金屬油墨』研討會(台北)
   軟性電子產業蓬勃發展，為達成低價化、快速印刷及高可靠度之發展目標，需同步整合各種符合目標之新型態材料開發、快速製程設計及元組件開發設計等。應用上部分金屬導體線路之製程需摒棄過去傳統真空金屬鍍膜技術，而採用金屬導電油墨於快速可印式軟性產業上之技術，將扮演舉足輕重的角色。基於大多數軟性基板之低製程溫度特性及軟性電子高功能性之需求，故可印式低烘烤溫度高導電金屬油墨的開發，相對具有發展上之優勢。本課程將介紹各種可印刷之導電金屬油墨之基本性質、製作及應用驗證等，使學員能了解金屬油墨開發時之重點與發展方向，進一步能自行規劃導入或深入應用。
(研討大綱

	內          容
	演  講  人

	1. 印刷式導電金屬油墨簡介
2. 常見印刷方式與油墨簡介
3. 導電金屬油墨材料技術概論
4. 導電金屬油墨之檢測技術
5. 印刷式導電金屬油墨之應用
6. Summary
	講師：盧俊安 博士
現任：工研院材化所研究員

專長：積層陶瓷被動元件技術、低溫高導電金屬油墨、微波高頻材料、射頻辨識系統


◎ 報名資格：化工相關行業之技術研發人員或對本課程技術有興趣者。
◎ 課程日期：97年4月30日(三)，09：00～12：00，共3小時。

◎ 上課地點：工研院產業學院台北學習中心（台北市和平東路二段106號 科技大樓6樓）

◎ 費    用：每人 1,800元整，4月20日前完成報名，每人可享優惠價NT$1,500元

◎ 報名方式：線上報名http://college.itri.org.tw，或請將報名表傳真02-27389424

◎ 課程聯絡人：(02)2737-7311 蔡小姐
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報   名   表
          
FAX TO：02-2738-9424
	課程名稱
	『印刷式導電金屬油墨』研討會

	公司全銜
	
	統一編號
	

	通訊地址
	
	傳　　真
	

	參加者姓名
	部 門
	電 話
	手機
	E-mail

	
	
	(  )      
	
	

	
	
	(  )       
	
	

	
	
	(  )       
	
	

	□ 信用卡（線上報名）：繳費方式選「信用卡」，直到顯示「您已完成報名手續」為止，才確實完成繳費。

□ ATM轉帳（線上報名）：繳費方式選擇「ATM轉帳」者，系統將給您一組轉帳帳號「銀行代號、轉帳帳號」，但此帳號只提供本課程轉帳使用！！轉帳後，寫上您的「公司全銜、課程名稱、姓名、聯絡電話」與「收據」回傳。

□ 郵政劃撥：帳號19614470，戶名「財團法人工業技術研究院-院本部」，請填具「報名表」與「收據」回傳。

□ 銀行匯款：土地銀行　工研院分行，帳號156-005-00002-5（土銀代碼：005）。戶名「財團法人工業技術研究院」，請填具「報名表」與「收據」回傳。

□ 即期支票或郵政匯票：抬頭「財團法人工業技術研究院」，郵寄至：106台北市和平東路二段106號6樓606室。

□ 計畫代號扣款：工研院員工報名請填「教育訓練申請單」，經主管同意後回傳。


1.請註明服務機關之完整抬頭，以利開立收據；未註明者，一律開立個人抬頭，恕不接受更換發票之要求。
2.若報名者不克參加者，可指派其他人參加，並於開課前一日通知。如需取消報名，請於開課前三日以書面傳真至主辦單位並電話確認申請退費事宜。逾期將郵寄講義，恕不退費。
3.會場週邊有收費停車場（和平東路二段175巷內30元/hr，200元/天）。另可搭乘捷運木柵線到科技大樓站或公車:1,3,15,18,52,72,74,209,211,235,237,278,284。                                      ep20080417
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